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요약

본 고안은 유기 EL 패널 및 이의 봉지장치를 개시한다. 개시된 유기 EL 패널 및 이의 봉지장치는 애노드 전극과 유기

화합물층 및 캐소드 전극으로 이루어진 소자부와, 상기 소자부들이 상부에 형성된 투명기판과, 상기 소자부들이 형성

된 영역과 대응하며 돌기를 구비하는 패널 영역 및 상기 패널 영역의 바깥에 형성되며 다수개의 바큠홀(vaccum hole

)을 갖는 주변 영역을 포함하고 상기 돌기상에 도포되는 실런트를 매개로 합착되는 전판 커버 글라스 및 상기 전판 커

버 글라스 상에 부착되며, 상기 전판 커버 글라스의 적어도 어느 하나의 바큠홀과 대응하는 위치에 형성되는 바큠(va

ccum) 및 상기 바큠과 연결되는 다수개의 바큠 라인(vaccum line)을 구비하는 흡착판 및 상기 흡착판의 사방 측면에

형성되어 상기 전판 커버 글라스와 투명기판이 정렬되도록 지지하는 글라스 가이드(glass guide) 구비한 바큠 지그(v

accum JIG)를 포함한다. 본 고안에 따르면, 바큠 지그를 통하여 흡입 인력을 사용하여 합착하고 바큠지그의 글라스 

가이드를 통하여 정렬시킴으로써, 오정렬 또는 접착제의 형태 및 상태 불량을 억제할 수 있다. 따라서, 생산 수율을 높

일 수 있고, 원가를 절감할 수 있다.

대표도

도 2c

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 유기 EL 패널의 개략적인 구조를 나타낸 단면도.

도 2a 내지 도 2c는 본 고안의 실시예에 따른 유기 EL 패널 및 이의 봉지장치를 설명하기 위한 단면도.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

20: 바큠 홀 22: 돌기

24: 실런트 30: 흡착판

32: 바큠 34: 바큠 라인

34: 바큠 라인 36: 글라스 가이드

100: 투명 기판 110: 소자부

200: 전판 커버 글라스 300: 바큠 지그

고안의 상세한 설명

고안의 목적

고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 유기 EL(electroluminescent)용 커버 글라스에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 유기 EL 커버 글라스 합착

시 발생하는 불량을 방지할 수 있는 유기 EL 패널 및 이의 봉지장치에 관한 것이다.

유기 EL은 전자 주입(cathode: 이하 캐소드) 전극과 정공 주입(anode: 이하 애노드) 전극으로부터 각각 전자와 정공

을 유기화합물층 내부로 주입시켜, 주입된 전자와 정공이 결합한 여기자(exciton)가 여기 상태로부터 기저 상태로 떨

어질 때 발광하는 소자이다.

상기한 유기 EL은 종래의 박형 액정표시 소자와는 달리 별도의 광원을 필요로 하지 않으므로 소자의 부피와 무게를 

줄일 수 있으며, 공정을 단순화 할 수 있고, 또한, 플라즈마 디스플레이(PDP)나 무기 전계발광 소자 디스플레이에 비

해 낮은 전압으로 구동 될 수 있는 장점이 있다.

유기 발광셀은 애노드 전극과 유기화합물층 및 캐소드 전극의 3중 구조이며, 상기 애노드 전극은 주로 ITO(Insulator

tin Oxide)를 사용하며, 캐소드 전극은 주로 알루미늄 등의 금속 계열을 사용한다.

여기서, 상기 유기화합물층은 전공과 관련된 정공 주입층(Hole Injection Layer:HIL)과 정공 운송층(Hole Transfer 

Layer:HTL)이 있으며, 전자와 관련된 전자 주입층(Electron Injection Layer:EIL)과 전자 운송층(Electron Transfe

r Layer:ETL)이 있다. 전술한 각각의 층은 재료의 특성에 따라 구성할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 또한, 빛은 

내는 기능 및 전자 혹은 정공을 운반하는 발광층(emitting layer, EML)을 더 포함한다.

도 1은 종래 기술에 따른 유기 EL 패널의 개략적인 구조를 나타낸 단면도이며, 이를 설명하면 다음과 같다.

투명기판(10) 상에 애노드 전극과 발광용 유기화합물층 및 캐소드 전극이 차례로 적층된 구조의 소자부(12)가 배치

되고, 상기 소자부와 소정 간격 이격되어 소자부를 봉지(encapsulation)하는 커버 글라스(cover glass)(14)를 구비한

다. 상기 커버 글라스의 내벽에는 흡습재(미도시)가 부착되어 있다. 그리고, 투명기판(10)과 커버 글라스는 실런트(16

)를 통해 접착되는데, 상기 실런트를 이용하여 픽셀을 형성하는 발광 영역의 주변인 비발광 영역에서 커버글라스(14)

와 투명기판(10)을 접착한다.

여기서, 소자부(12)를 봉지하기 위하여 커버 글라스(14)를 투명기판(10)과 합착하는 방법은 중력에 의한 패널의 무게

를 이용하거나, 투명기판(10) 위에서 커버 글라스(14) 방향으로 압력을 가하는 방식을 이용하여 합착을 하고 있다.
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그러나, 전술한 바와 같은 종래의 기술에 따른 봉지 방법들은 글라스 사이즈가 대형화 되면서 합착시 패널 전체에 균

일한 힘을 가하기가 어려워 균일한 실링 라인(sealing line)폭 유지와 투명기판과 전판 커버 글라스 사이의 폭을 동일

하게 유지하기 어렵다. 이에 따라, 상기한 방법으로 합착한 유기 EL 패널은 실링 라인이 끊어 지거나 폭이 좁아져 외

부의 수분과 산소를 차단하는 효과가 저하되어 패널의 수명이 짧아지는 문제점을 발생시킬 수 있으며, 그리고, 합착시

불량에 의해 발생하는 손실은 공정의 마지막 단계에서 이뤄지므로 이전의 공정에서 발생한 불량보다 더 많은 재료비

가 낭비되는 문제점이 있다.

고안이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 고안은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것 으로서, 유기 EL 소자의 전판 커버 글라

스 전체에 동일한 힘을 가해 봉지하여 동일한 선폭을 유지할 수 있는 유기 EL 패널 및 유기 EL 패널용 봉지 장치를 

제공함에 그 목적이 있다.

고안의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 고안은, 애노드 전극과 유기화합물층 및 캐소드 전극으로 이루어진 소자부; 

상기 소자부들이 상부에 형성된 투명기판; 상기 소자부들이 형성된 영역과 대응하며 돌기를 구비하는 패널 영역 및 

상기 패널 영역의 바깥에 형성되며 다수개의 바큠홀(vaccum hole)을 갖는 주변 영역을 포함하고 상기 돌기상에 도포

되는 실런트를 매개로 합착되는 전판 커버 글라스; 및 상기 전판 커버 글라스 상에 부착되며, 상기 전판 커버 글라스의

적어도 어느 하나의 바큠홀과 대응하는 위치에 형성되는 바큠(vaccum) 및 상기 바큠과 연결되는 다수개의 바큠 라인

(vaccum line)을 구비하는 기판 및 상기 기판의 사방 측면에 형성되어 상기 전판 커버 글라스와 투명기판이 정렬되도

록 지지하는 글라스 가이드 구비한 바큠 지그(vaccum JIG)를 포함하는 유기 EL 패널 및 이의 봉지장치를 제공한다.

여기서, 상기 패널 영역은 소자부 및 흡습제가 형성될 공간이 형성되도록 낮은 단차로 형성되는 것을 특징으로 하는 

유기 EL 패널 및 이의 봉지 장치.

(실시예)

이하, 첨부한 도면에 의거하여 본 고안의 바람직한 실시예에 따른 유기 EL 패널에 대하여 상세히 설명하고자 한다.

도 2a 내지 도 2c는 본 고안의 실시예에 따른 유기 EL 패널 및 이의 봉지장치를 설명하기 위한 단면도이다.

도 2a는 본 고안의 유기 EL 패널의 전판 커버 글라스(200)이다. 상기 전판 커버 글라스(200)는 단위 패널로 분할을 

위한 스크라이빙을 하지 않은 상태의 커버 글라스이며, 본 고안의 명세서에서는 단위 패널로 분할한 커버 글라스와 

구분하여 지칭하기로 한다.

전판 커버 글라스(200)는 다수개의 단위 패널 영역 및 상기 패널 영역 이외의 영역인 주변 영역으로 나누어 진다. 상

기 패널 영역은 주변 영역과 단차를 이루며, 상기 패널 영역이 낮게 형성된 단차는 합착시 소자부 및 흡습제가 위치할

공간을 확보할 수 있는 깊이로 형성한다. 이때, 상기 단차는 300㎛ 이내의 깊이가 바람직하다.

상기 단위 패널 영역의 가장자리에서 내부로 소정 간격 이격되어 외곽 영역과 단차가 없는 높이로 돌출된 돌기가 형

성되어 있으며, 상기 돌기의 상부에는 실런트가 도포된다. 여기서, 상기 돌기가 소정 간격 이격되어 형성된 것은 합착

시 실런트가 외곽영역으로 퍼지는 것을 방지하기 위함이다. 또한, 상기 돌기는 픽셀을 형성하는 소자부의 발광 영역의

주변인 비발광영역과 소정 간격 이격되어 형성된다. 상기 외곽 영역에는 다수개의 홀이 형성되어 있다.

상기 외곽 영역에는 다수개의 바큠 홀(Vaccum hole)(20)이 형성되어 있으며, 이는 패널의 셀 위치와 배열에 의하여 

크기 및 개수를 조절함이 바람직하다.

도 2b는 본 고안의 봉지 공정시 사용하기 위한 바큠 지그(vaccum JIG)(300) 를 도시하였으며, 이를 설명하면 다음과 

같다.

바큠 지그(300)는 소자부가 형성된 투명 기판과 전판 커버 글라스를 공기를 흡입하는 방법으로 합착시키는 역할을 

하며, 흡착판(30) 및 글라스 가이드(glass guide)(36)를 포함하여 이루어진다. 상기 흡착판(30)은 사각형이며, 전판 

커버 글라스의 바큠 홀과 대응되는 위치 중 적어도 어느 하나의 위치에 바큠(vaccum)(32)이 형성되어 있다. 또한, 상

기 바큠(32)과 연결되고, 흡착판(30) 사각형의 네 모서리를 잊는 대각선 및 상기 대각선으로 나누어진 4개의 삼각형

의 안에 배치되며, 사각형의 네변과 평행하게 배열되면서 5nm씩 이격되며 폭과 깊이가 1nm인 다수개의 홈이 바큠 
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라인(34)을 형성한다. 그리고, 상기 글라스 가이드(36)는 흡착판(30)의 사방 측면에 형성되며, 봉지 공정시 투명기판

과 전판 커버 글라스가 정확히 정렬 되도록 지지한다.

도 2c를 참조하면, 바큠 지그(300) 상에 전판 커버 글라스(200) 및 소자부(110)가 형성된 투명 기판(100)이 글라스 

가이드(36)의 지지하에 차례로 적층되어 있다. 여기서, 상기 소자부(110)는 애노드 전극과 유기화합물층 및 캐소드 

전극으로 이루진다.

상기 바큠 지그(300)의 바큠(32)은 외부로 연결된 흡입 펌프 등과 같은 공기 흡입 장치와 연결되어 전판 커버 글라스

(200)와 투명 기판을 바큠 지그의 흡착판기판 방향으로 잡아당기는 흡입 인력을 통하여 합착시킨다. 자세히 설명하면

, 상기 바큠(32)을 통하여 발생되는 흡입 인력은 상기 전판 커버 글라스(200)의 바큠 홀(20)을 통해 투명 기판(100)에

작용하며, 상기 바큠 지그(300)의 바큠 라인(34) 을 통해 전판 커버 글라스(200)에 작용한다. 이때, 상기 바큠 지그(3

00)의 글라스 가이드(36)는 투명 기판(100) 및 전판 커버 글라스(200)의 위치를 정렬시킨다. 또한, 상기 전판 커버 글

라스의 돌기(22) 상에 도포된 실런트(24)를 매개로 합착된 투명 전극(100) 및 전판 커버 글라스(200)가 접착되며, 상

기 실런트(24) 내의 스페이서(미도시)를 통하여 전판 커버 글라스(200) 및 투명기판(100)은 전 영역에서 일정한 간격

을 유지할 수 있다.

전술한 바와 같이, 본 고안은 흡입 인력을 통한 합착으로 전영역에 고르게 힘을 전달하여 합착하고, 글라스 가이드를 

통해 정렬시킴으로써, 오정렬 또는 힘에 불균형에 의한 실런트와 같은 접착제의 끊어짐을 억제할 수 있다.

고안의 효과

여기까지에서, 본 고안에 따르면, 바큠 지그를 통하여 흡입 인력을 사용하여 합착하고 바큠지그의 글라스 가이드를 

통하여 정렬시킴으로써, 오정렬 또는 접착제의 형태 및 상태 불량을 억제할 수 있다. 따라서, 생산 수율을 높일 수 있

고, 원가를 절감할 수 있다.

이상에서는 본 고안을 특정의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였으나, 본 고안은 상기한 실시예에 한정되

지 아니하며, 특허 청구의 범위에서 청구하는 본 고안의 요지를 벗어남이 없이 당해 고안이 속하는 분야에서 통상의 

지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형이 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
애노드 전극과 유기화합물층 및 캐소드 전극으로 이루어진 소자부;

상기 소자부들이 상부에 형성된 투명기판;

상기 소자부들이 형성된 영역과 대응하며 돌기를 구비하는 패널 영역 및 상기 패널 영역의 바깥에 형성되며 다수개의

바큠홀(vaccum hole)을 갖는 주변 영역을 포함하고 상기 돌기상에 도포되는 실런트를 매개로 합착되는 전판 커버 글

라스; 및

상기 전판 커버 글라스 상에 부착되며, 상기 전판 커버 글라스의 적어도 어느 하나의 바큠홀과 대응하는 위치에 형성

되는 바큠(vaccum) 및 상기 바큠과 연결되는 다수개의 바큠 라인(vaccum line)을 구비하는 흡착판 및 상기 흡착판의

사방 측면에 형성되어 상기 전판 커버 글라스와 투명기판이 정렬되도록 지지하는 글라스 가이드 구비한 바큠 지그(va

ccum JIG)를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 패널 및 이의 봉지장치.

청구항 2.
제 1 항에 의하여, 상기 패널 영역은 소자부 및 흡습제가 형성될 공간이 형성되도록 낮은 단차로 형성되는 것을 특징

으로 하는 유기 EL 패널 및 이의 봉지 장치.
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专利名称(译) 有机EL面板及其密封装置

公开(公告)号 KR200352811Y1 公开(公告)日 2004-06-07

申请号 KR2020040008485 申请日 2004-03-26

申请(专利权)人(译) 现代电梯有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 现代电梯有限公司.

[标]发明人 LEE KWANSEOK
이관석
JEON AEKYUNG
전애경
KWON OHJUNE
권오준

发明人 이관석
전애경
권오준

IPC分类号 H05B33/04

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/5237 H01L51/5246 H01L51/5259

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了一种有机EL面板及其封装装置。所公开的有机EL面板及其
封装设备形成在面板区域和面板区域的外部，包括由有机化合物层和阴
极电极组成的器件，以及透明基板，其中器件形成在上部和形成器件的
区域和它对应的突起。并且它粘附在前板盖玻璃和由包括具有多个真空
孔（真空孔）的周边区域的密封剂的介质附着的前板盖玻璃上并涂覆凸
起形状。并且它形成在吸附板的菱形侧和吸附板上，该吸附板配有真空
（真空），在相应位置形成有一个或多个前板盖玻璃的真空孔，并连接
多个真空管线（真空线）真空吸尘器和由玻璃导向器（玻璃导向器）支
撑的真空夹具（真空吸尘器JIG）支撑，从而包括前板盖玻璃和透明基
板。根据本发明，它利用吸引力通过真空夹具连接，并通过真空夹具的
玻璃导向装置。以这种方式，可以控制未对准的形式或粘合剂和状态不
良。因此，可以提高产量。成本可以降低。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1d636cd8-b922-472f-8074-7bd67ffdf6cd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049346942/publication/KR200352811Y1?q=KR200352811Y1

